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Product image

A kép illusztracio

Az innovativ gyorscsatlakozo - egyszeri,

biztonsagos és gazdasagos:

NYAK-kapcsok rugés csatlakozassal és kozvetlen

PUSH IN csatlakozastechnikaval. Mérfoldké a

csatlakozastechnikdban.

Meglepben egyszerl és egyszerlien meglep6 a

gyakorlatban:

* Tomor vezetdk vagy érvéghiivellyel ellatott vezeték
csatlakoztatasa és egyszer(i lecsatlakoztatasa szerszam
nélkul

¢ Automatikus feldolgozas a reflow vagy g6zolési fazisban

* Potencidlok és kapocspontok vildgos jelolése szines
nyomoégombokkal

Vilagszinvonalu tervezési és feldolgozasi fazisok, igen sok

alkalmazasban hasznalhaté.

NYAK csatlakozé reflow-forrasztast (SMD)

hasznalo teljesen automatizalt szereléshez, PUSH

IN vezeték csatlakozdkkal. A vezeték behelyezése

és a csuszka miikodtetése azonos iranybol

torténik (FENT).

* Az érvéghiivelyes tomor rugalmas vezetékeket
csak be kell dugni és maris hasznalhatoék.

« Ervéghiively nélkiili sodrott vezetékek
hasznalatakor a miikodtet6 elemet hasznaljuk a
csatlakozasi pont megnyitasahoz

* Magatol értetodo kezelhetoség, mivel a

huzalbemenet és a feldolgozo6 rész egyértelmiien

elkiiloniil egymastol.

* Dobon lévo szalag kiszerelésben
* 180°-0s vezetékkivezetés

Altalanos rendelési adatok

Tipus LSF-SMD 3.50/02/180 SN BK RL

Rendelési szdm 1250360000

Verzid Nyomtatott aramkori panel csatlakozok, 3.50 mm,
Pélusszam: 2, 180°, fekete, PUSH IN, Rogzitési
tartomany, névleges csatlakozas, max.: 1.5 mm?2,
Tape

GTIN (EAN) 4050118040999

Menny. 235 Stick

Termékadatok IEC:320V/175A/0.2-1.56 mm?
UL: 300V / 12 A/ AWG 24 - AWG 16

Csomagoléas Tape
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Szélesség 7.7 mm Szélesség (coll) 0,303 inch
Magassag 16,3 mm Magassag (coll) 0,642 inch
Legalacsonyabb véaltozat magassaga 16,3 mm Mélység 10,5 mm
Meélység (coll) 0,413 inch Nett6 tomeg 2519
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag LCP GF Szin fekete
A mukddési elemek szine fehér MUkodési elemek anyaga PPA GF
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla
CTI >175 Szigetelés er6ssége >108Q
Moisture Level (MSL) 1 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Erintkez6 anyaga Forrasztott csatlakozas rétegének

Cu-0tv felépitése 4-6 ym Sn matt
Térolasi h6mérséklet, min. -25°C Tarolasi hémérséklet, max. 55 °C

Uzemi hémérséklet, min.

-60 °C

Max. relativ paratartalom tarolas kozben 80 %

Uzemi hémérséklet, max. 120°C H&mérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C

Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve Névleges aram, min. polusszam (Tu=20

IEC 60664-1, IEC 61984 °C) 175 A
Névleges dram, maximalis polusszam Névleges dram, min. p6lusszam
(Tu=20 °C) 16 A (Tu=40°C) 175 A
Névleges aram, maximalis pélusszam Névleges fesziiltség a ll/2 talfesziiltség
(Tu=40°C) 14 A osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 320V
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 160V osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 160V

Névleges Iokéfesziltség a 1l/2
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez 2,5 kV

Névleges Iokéfesziiltség a lll/2
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez 2,5 kV

Névleges lokéfesziiltség a lll/3
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

Rovid idejl hatararam ellenallas

mértékéhez 2,5 kV 3x 1smit 80 A
Csomagolas

Csomagolas Tape VPE hosszusag 25 mm

VPE szélesség 330 mm VPE magassag 330 mm
Szalag mélysége(T2) 17,1 mm Szalag szélessége:(W) 24 mm
Szalagzseb mélysége(KO) 16,6 mm Szalagzseb magassag (AO) 11,2 mm
Szalagzseb szélessége (BO) 9,6 mm Szalagzseb levalasztas (P 1) 16 mm
Szalaglyuk levalasztas (E) 1,75 mm Szalagzseb levalasztas (F) 11,5 mm
Dobos tekercs atméréje @ (A) 330 mm Feliileti ellenallas Rs=10°-10"2Q
Beliltetd talca szélessége (Wppp) 7.5 mm Beliltetd talca hossza (Lppp) 8,56 mm

A kivételi fellilet atmérdje (@ Dyax) 9 mm
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Rendszerparaméterek

Termékcsalad

OMNIMATE Signal -

Vezetékcsatlakozas-technika

sorozat LSF PUSH IN
Felszerelés NYAK-ra SMD-forrasztott Vezeték kimeneti irdany

csatlakozas 180°
Osztas, mm (P) 3,5 mm Osztas, inch (P) 0,138 inch
Pélusszam 2 Az tgyfél szereli fel Nem
Egysikusag: 100 pm Forrasztétiiskék szama polusonként 2
Csupaszolasi hossz 8 mm L1, mm 3,5 mm
L1, inch 0,138 inch Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos

Térfogati ellenallas

1,60 mQ

Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0,13 mm?2
csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 1,5 mm?
csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozési keresztmetszet AWG 28
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, max.
Tomor, min. HO5(07) V-U 0,2 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 1,5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0,2 mm?
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1,5 mm?2
mUanyag galléros érvéghivellyel, DIN 0,25 mm?2
46228 pt 4, min.
mUanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 0,75 mm?2
46228 pt 4, max.
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm?2
Rogzithetd vezeték Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0,256 mm?
AEH Csupaszolasi hossz | névleges 10 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0,34 mm?
AEH Csupaszolasi hossz | névleges 10 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?
AEH Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0,75 mm?2
AEH Csupaszolési hossz \ névleges 10 mm
Vezetékcsatlakozés keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1,5 mm?
AEH Csupaszolési hossz \ névleges 7 mm
Max. rogzitési tartomany 1,5 mm?2
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CSA névleges adatok

Intézet (CSA)

P

Tanusitvany szama (CSA)

200039-1664286

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi

csoport / CSA) 300V csoport / CSA) 300V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport / Névleges aram (D felhasznalasi csoport /
CSA) 10 A CSA) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) Tanusitvany szama (cURus)

n u s E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi Névleges fesziiltség (D felhasznalasi
csoport / UL 1059) 300V csoport / UL 1059) 300V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ Névleges aram (D felhasznalasi csoport/
UL 1059) 12 A UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.
Besorolasok
ETIM 3.0 EC001284 ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC002643 ETIM 6.0 EC002643
eClass 6.2 27-26-11-01 eClass 7.1 27-44-04-01
eClass 8.1 27-44-04-01 eClass 9.0 27-44-04-01
eClass 9.1 27-44-04-01
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Megjegyzések

Megjegyzések ¢ Tovabbi nyomégomb szinek kiilon kérésre

¢ CsuUszka miikodtetéséhez sziikséges er6 max. 40 N

* A névleges aram a névleges keresztmetszettdl és a minimalis polusszamtol fligg.

« Ervéghiively mtanyag gallérral DIN 46228/4
« Ervéghiively mtanyag gallér nélkiil, DIN 46228/ 1

¢ P arajzon = osztas

* A névleges adatok kizarélag magatol a komponenstdél fliggenek. A mas komponensek felé érvényes
hézagokat és kuiszéutakat a vonatkozé alkalmazasi szabvany szerint kell tervezni.

¢ A" krimpelési alak ajanlott érvéghiivelyekhez PZ 6/5 krimpel6 szerszamokkal, a legnagyobb mérett

kabelekhez.

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany ,megengedhetd”

kategériaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket kérésre kiértékeljlik.

Jovahagyasok
Joévahagyasok
L3 C us | @
ROHS Megfelel
Letoltések

Approval/Certificate/Document of

Conformity Declaration of the Manufacturer

FL DRIVES EN

PI OMNIMATE LSF SMD EN
FL ANALO.SIGN.CONV. EN
MB DEVICE MANUF. EN

FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL BUILDING SAFETY EN
FL APPL LED LIGHTING EN
FL INDUSTR.CONTROLS EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL HEATING ELECTR EN

FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Brochure/Catalogue

Engineering Data STEP
STEP
Felliletszerelési technologidkat bemutato
tanulmany Download Whitepaper

Tervezési adatok EPLAN, WSCAD
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Dobos tekercsben
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.



